
Apple秋季新品發表會

2026.09



iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max推出
• 蘋果新一代高階旗艦智慧型手機，在智慧功能、處理效能、電池續航與攝影系統四方面迎來

重大突破。外觀及材質採用同色調配色的鋁金屬邊框結合一體成型背面玻璃，提供4種配色，
包括太空黑、銀色、冰川藍以及勃根地紅。

• 螢幕互動介面：動態島縮小，支援同時顯示多達 3 個即時動態。

• Siri AI整合：由最新的Apple Foundation Models與端側模型驅動，具備擬真人聲、自訂語
速抑揚頓挫、螢幕感知、跨App執行指令與全系統精確聽寫。

• iPhone接力通話：允許兩部iPhone共享同一個電話號碼，拿起任一部手機即能無縫通話
（首波與T-Mobile、德國電信合作，後續納入Verizon與EE）。

• AirDrop速度提升達 80%，行動網路與 Wi-Fi 自動無縫切換。
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18 pro系列核心處理器升級：A20 Pro 晶片
• 先進製程：採用最新2nm製程技術打造，具備更高的電晶體密度。

• 6核心CPU：配置2顆桌面級全新超級核心，效能提升達20%，為智慧型手機中最快核心；搭配4顆
高能效核心，並全數整合神經加速器以驅動低延遲裝置端AI。

• 7核心GPU：圖形運算效能較前代大幅躍升40%，微架構針對3A級手遊優化；配備全新神經加速
器，其8位元浮點運算吞吐量提升達2倍，可於本機直接運行第三方大型語言模型。

• 雙神經網路引擎：額外配置第二組神經網路引擎，核心總數達32核心，本機AI運算能力倍增。

• 記憶體介面：記憶體頻寬大幅提升50%，為 iPhone 歷來最寬的記憶體匯流排介面。

• WMCM封裝：借鑒Apple M系列晶片架構，採用全新特製封裝，將晶圓裸晶與記憶體並排佈局，
移出SoC主要熱路徑，使晶粒直接與均熱板貼合，提升散熱效能。
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散熱系統與續航快充
• 新一代散熱Vapor Chamber：表面積為iPhone 17 Pro的3倍，內部去離子水持續循環導熱；

均熱板採用80%回收不銹鋼製成，並搭配高導熱石墨片。

• 奈米雙晶銅材料：業界首創散熱材料，能增強機身結構剛性，並快速將熱量自顯示螢幕引導
排除。

• 持續效能釋放：高負載下持續效能較iPhone 17 Pro提升 40%，為iPhone 16 Pro及更早機
型的2倍。

• 電池續航力：(1)iPhone 18 Pro：機身小巧，但擁有與iPhone 17 Pro Max相同的全天候續
航；純 eSIM 機型之影片播放時間達 36 小時；真實綜合日常使用模型下可達24小時。(2)
iPhone 18 Pro Max純eSIM機型影片播放時間高達 45 小時；綜合使用模型下每次充電可達 
30 小時。有線快速充電：充電約 15 分鐘可充至 50% 電量；充電 5 分鐘可提供約 6 小時影
片播放時間。
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專業相機系統
• 4,800萬像素Fusion主相機：搭載可變光圈，採用6片雷射切割葉片，葉片厚度薄於人類頭髮，由特製聚

合物複合材料製成；搭配微型轉子機構與客製光學鏡片組。

• 可調節光圈：暗光環境自動切換至 F1.8 大光圈，進光量增加約 50%，提升夜間人像與星空攝影品質；光
線充足時縮小光圈以加深景深，確保群體合照邊角與前後背景清晰。

• Pro Controls：提供相機手動操作介面，支援手動微調4檔光圈、白平衡、直方圖曝光監控、手動快門速
度調整。

• 錄影與對焦升級：支援拍攝後添加電影級景深且開放60 FPS半速慢動作；支援4K Dolby Vision HDR縮時
攝影；Audio Mix升級聲音與音樂演算法；智慧對焦追蹤利用AI本機模型牢牢鎖定進出畫面的動態主體。

• 攝影風格升級：新增照片紋理與膠卷顆粒感調節，可即時調整膚質質感並支援無損復原。

• 影像真實性：除相容SynthID標記AI生成圖外，推出Apple Reference Image憑證機制。感光元件在拍攝
瞬間即在像素層級對照片進行安全密碼學簽署，私有雲端運算會沖印成一份不可修改的數位負片，與一
般可編輯相片共同儲存於照片App中，以證明照片原始未經變造。
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蘋果首款摺疊旗艦：iPhone Duo
• 蘋果推出首款旗艦摺疊機iPhone Duo，將iPad級別的大螢幕整合至小巧機身中，採書本式對折，非對稱

式對角圓角線條，展開時為iPhone歷來最薄機身，核心組件高度整合在相機凸起處內部，留出內部空間
配置雙電池模組。螢幕正面為Ceramic Shield 2、背面為Ceramic Shield，並具備完整IP68等級防塵防水。

• 機身：邊框由5級鈦金屬精工切削並呈現拋光鏡面質感；天線斷點處導入 陶瓷纖維增強嵌件強度為5級鈦
金屬的3倍。

• 內外螢幕：展開為7.6 吋Super Retina XDR螢幕，具窄邊框與一致的長寬比，外螢幕：5.4 吋顯示螢幕，
具備相當於iPhone 18 Pro 90%的可用顯示面積。內螢幕影片可播放31小時，外螢幕播放達44小時，雙
螢幕平均綜合使用續航達24小時。 

• 後置鏡頭：4,800萬像素 Fusion 主鏡頭(支援2x光學品質望遠、4K 120 FPS慢動作錄影與4K杜比視界縮
時)+4,800 萬像素 Fusion超廣角鏡頭。

• Apple Pencil支援：雙螢幕皆支援Apple Pencil(USB-C)，為iPhone首度支援Apple Pencil手寫與繪圖。

• 側邊Touch ID：於側邊電源鍵整合Touch ID指紋辨識(可註冊多組指紋)，亦支援Apple Watch自動解鎖。
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iPhone Duo雙晶片架構，A20 Pro及自研C2晶片

6

AAPL

資料來源： AAPL、中信投顧整理

• A20 Pro晶片：採用2奈米與裸晶直貼散熱封裝，配合大型均熱板，持續效能較 iPhone 17

Pro提升35%；內建全新顯示引擎，可同時驅動雙螢幕並消除螢幕下鏡頭邊緣像素過渡走樣。

• Apple C2晶片：深度整合基頻、RF收發器、PMIC與通訊韌體，上傳速率較上一代C1X提升

達50%，功耗降低15%。在美國市場正式加入5G mmWave頻段支援。

• 全eSIM架構與雙電池：全球市場全面採純eSIM配置；機身兩側各配置一組高能量密度電池，

由客製晶片與演算法自動調配充放平衡。



iPhone Duo無摺痕螢幕技術
• 鉸鏈：由超過100枚精密微型零組件與碳纖維承載支撐板組成，可變扭力曲線讓開闔阻尼手

感順暢，並整合磁鐵陣列牢固吸合。

• 螢幕防護多層貼合結構：表面採用奈米紋理抗眩光表面，利用無光罩雷射微影技術逐像素雕
刻微透鏡，呈現視覺平整霧面感，使中央摺痕在視覺上近乎隱形。表層覆蓋高抗刮客製聚合
物，剛性提升40%。OLED面板上下皆夾有高強度超薄玻璃，並灌注黏彈性膠材，摺疊時各
層能如書頁滑移，避免反覆摺疊疲勞形變；底層襯有鈦金屬板強化支撐。

• 雷射製造公差控制：組裝以AI演算法將鉸鏈與外殼進行公差吻合配對；出廠前以共軛焦雷射
逐台掃描表面拓撲，並3D列印沉積多達25層光固化聚合物微層，消除微波紋。
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iPhone新機規格整理
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規格 iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Ultra

上市日期 2026年9月18日發售 2026年10月23日發售

價格 1,199美元起 1,299美元起 1,999美元起

機殼 鋁金屬+玻璃背板 鋁金屬+玻璃背板
鋁合金+鈦金屬，背板：超瓷晶盾；正面：超瓷
晶盾2

顏色 黑、銀、冰川藍、勃根地紅 黑、銀、冰川藍、勃根地紅 星光白、夜空色

螢幕
6.3" LTPO+ OLED
刷新率120Hz

6.9" LTPO+ OLED
刷新率120Hz

7.6" 可摺疊 LTPO OLED，刷新率120Hz(內螢
幕)；5.4" OLED(外螢幕)

感測 Face ID Face ID Touch ID

網通
5G mmWave
蘋果 C2 數據機晶片

5G mmWave
蘋果 C2 數據機晶片

5G mmWave
蘋果 C2 數據機晶片

記憶體 12GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X

儲存空間 256/512GB/1TB/2TB 256/512GB/1TB/2TB 256/512GB/1TB/2TB

應用處理器 (AP) A20 Pro(2奈米) A20 Pro(2奈米) A20 Pro(2奈米)

散熱 VC均熱片 VC均熱片 VC均熱片

前置攝影機 18MP 18MP 12MP

後置攝影機
主鏡頭：48MP+可變光圈
廣角鏡頭：48MP
長焦鏡頭：48MP

主鏡頭：48MP+可變光圈
廣角鏡頭：48MP
長焦鏡頭：48MP

主鏡頭：48MP
廣角鏡頭：48MP



新一代無線藍芽耳機AirPods 5
• 全新第5代半開放式真無線耳機，正式在全線AirPods系列中全面普及主動式降噪，降噪效能

比前代提升 50%。延續半開放式配戴設計，重新設計內部構造，貼合各類耳形幾何結構。

• 多孔聲學架構：全新多孔內部聲學管道，搭配新一代適應性等化功能，大幅提升低頻飽滿度
與高頻細節。

• 個人化空間音訊：提供包圍感更強的動態頭部追蹤空間音訊體驗。

• 通透模式與適應性音訊通透模式更加自然；適應性音訊能根據周圍環境噪音強度，在主動降
噪與通透模式之間即時自動混合調配。

• Apple Intelligence與Siri AI整合：可免持利用語音調用Siri AI，結合個人脈絡資料解答疑問；
支援即時翻譯功能。
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Apple Watch Series 12/Apple Watch Ultra 4
• Apple Watch Series 12搭載新一代 S11 晶片，首度採二代Ceramic Shield 2，螢幕耐刮耐摔強度比前代

Ion-X玻璃高 60%。

• 電極接觸面積擴增：在相同錶背面積下增加電極表面積，提升ECG心電圖偵測的皮膚導電與接觸精準度。

• 環狀光電二極體陣列：重新設計的光電二極體以環狀結構排列，大幅提升對反射光線的捕捉效率。

• 全新健康App功能：(1)由 Apple Intelligence 自動生成個人生理趨勢摘要(如睡眠走勢或 VO2 Max 峰值)，

並動態給出間歇跑等運動調整建議。(2)將體能指標與血檢生物標記對比實際年齡，分析日常習慣之健康

影響。(3)全方位量化睡眠、活動與心臟表現，支援手動同步病歷，或以 119 美元向Quest訂購50項生物

標記的血檢套裝，並在本機結合專家影片給出醫學解讀。(4)搭配iPhone相機與Apple Watch感測器，即

時語音校正關節動作，輔助 VO2 Max 測試或運動傷害復健進度追蹤。

• Apple Watch Ultra 4：為極限運動、專業冒險家與耐力賽事選手設計之頂級智慧手錶，日常一般使用續

航時間達2天以上。全功能開啟狀態(完整心率追蹤+全頻雙頻GPS)下，體能訓練時間達18小時。
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相關台股供應鏈
• 全新(2455)、穩懋(3105)：因Wi-Fi 7相較於Wi-Fi 6在手機中新增6GHz的頻段，同時由於對PA性能要求，

將轉向使用GaAs作為材料。我們認為相關供應鏈如全新(2455)、穩懋(3105)，將受惠於手機廠導入Wi-Fi 7

，下半年PA相關台股供應鏈營運展望正向，若後續iPhone新機銷售表現佳，有望進一步對獲利有所挹注。

• 大立光(3008)：大立光受惠iPhone 18新機拉貨動能，且今年新旗艦機首度搭載可變光圈鏡頭，並且為主要

供應商，為2H26營運增加動能。大立光切入CPO應用，有利於推升評價，雖短期營收能見度有限，但預估

將於2028年實現量產並貢獻營收，有望成為自手機鏡頭外公司第二成長動能。過往大立光在手機鏡頭本業

的營運上升週期下，預估本益比約交易在15至18倍左右，而公司成功切入CPO元件市場，市場現給予25-

30倍以上本益比左右。

• 奇鋐(3017)：過去iPhone 17 Pro 首度導入超薄 VC，隨AI 負載提升，我們預期 VC 將逐步成為蘋果高階手

機、平板及折疊旗艦標配。折疊機預計採用雙片式超薄VC，帶動單機用量與ASP倍增；我們預期奇鋐可取

得約50%市占率，有望明顯受惠於蘋果高階手持裝置散熱需求成長。

• 新日興(3376)：在折疊機軸承(Hinge)方面，Apple為實現極致的無感摺痕與耐用度，軸承內部結構更為複

雜，零件數及加工精度均較現有非蘋產品大幅提升，帶動單機軸承模組 ASP 接近倍增。台系供應鏈中，我

們認為新日興(3376)受惠程度最高。新日興與主要組裝代工廠鴻海(2317) 透過合資關係合作，有助於整合

機構件製造與組裝，並提升初期量產良率；我們預期其有望取得 Apple 首款折疊機的高階軸承訂單，成為

新日興中長期獲利的重要成長動能。

• 鴻海(2317): 鴻海負責蘋果首款摺疊機的整機組裝與最終調整，並與軸承廠新日興深化合作，共同搶攻高精

密轉軸商機。高毛利的新機效應將顯著拉抬整體產品組合與獲利表現。結合 AI 伺服器業務的持續高成長，

未來營運展望樂觀。

11資料來源：中信投顧整理



免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】
本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素
改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特
定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇
權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、
長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之
意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本
公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本
報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，
包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資
金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金
集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商
品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，
亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人
員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，
然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務
所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。
中國信託證券投資顧問股份有限公司
台北市南港區經貿二路188號5樓及18樓 / (02) 5569-1988
營業執照字號：114金管投顧新字第014號
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